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说明、目录、图表目录

报告说明:

    博思数据发布的《2013-2018年中国电解铜箔市场现状分析及投资前景研究报告》共十二章

。在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家

经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监

测中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全国科研机构、行业协会

组织的权威统计资料。我们对电解铜箔行业进行了长期追踪，结合我们对电解铜箔相关企业

的调查研究，对我国电解铜箔行业发展现状与前景、市场竞争格局与形势、赢利水平与企业

发展、投资策略与风险预警、发展趋势与规划建议等进行深入研究，并重点分析了电解铜箔

行业的前景与风险。 

     电解铜箔是覆铜板(CCL)及印制电路板(PCB)制造的重要的材料。在当今电子信息产业  电

解铜箔高速发展中,电解铜箔被称为电子产品信号与电力传输、沟通的&ldquo;神经网

络&rdquo;。2002年起,我国印制电路板的生产值已经越入世界第三位,作为PCB 的基板材

料&mdash;&mdash;&mdash;覆铜板也成为世界上第三大生产国。由此也使我国的电解铜箔产业

在近几年有了突飞猛进的发展。 

    近年来，我国形成了以广东东莞―深圳、江苏昆山―苏州地区为中心的两大电子工业生产

基地。电子产业带动印刷电路板(PCB)产业高速增长，促使铜箔消费量猛增。 

      2011年全球电子铜箔需求量为36.13万吨，而根据CCFA统计，当时大陆总产量已达23.03万

吨，平均产能利用率仅82.69%。但2012年多 家大陆铜箔厂开出新产能，使总产能达到26.36万

吨，平均产能利用率也下滑到69.7%，供过于求情况十分严重；2013年预估大陆业者将再增

加4.3 万吨总产能，光是大陆总供给量即达到30.65万吨。 

    目前铜箔产业的平均产能利用率约在70%，且多数铜箔厂均陷于亏损，并且在大陆铜箔业者

杀价竞争之下，即使有技术差距，台、日、韩业者的铜箔报价也迅速下滑，价差不断缩短，

是铜箔报价易跌难涨主因。 

    然而，据铜箔业者表示，2014年许多大陆国企铜箔厂仍有扩产打算，恐怕使供过于求的压

力更为沉重；而在不断杀价竞争下，大陆铜箔业者将呈现两极化发展，中小规模、生产中低

阶铜箔的业者难以为继，纷纷减产甚至倒闭，而大型铜箔业者将持续扩产。 

 

第一章 中国电解铜箔行业发展概述 

第一节 电解铜箔行业发展情况 

第二节 最近3-5年中国电解铜箔行业经济指标分析 



一、赢利性 

二、成长速度 

三、附加值的提升空间 

四、进入壁垒／退出机制 

五、风险性 

六、行业周期 

七、竞争激烈程度指标 

八、当前行业发展所属周期阶段的判断 

第三节 关联产业发展分析 

第二章 中国电解铜箔行业的国际比较分析 

第一节 中国电解铜箔行业竞争力指标分析 

第二节 中国电解铜箔行业经济指标国际比较分析 

第三节 全球电解铜箔行业市场需求分析 

一、市场规模现状 

二、需求结构分析 

三、重点需求客户 

四、市场前景展望 

第四节 全球电解铜箔行业市场供给分析 

一、生产规模现状 

二、产能规模分布 

三、市场价格走势 

四、重点厂商分布 

第三章 应用领域及行业供需分析 

第一节 需求分析 

一、电解铜箔行业需求市场 

二、电解铜箔行业客户结构 

三、电解铜箔行业需求的地区差异 

第二节 供给分析 

第三节 供求平衡分析及未来发展趋势 

一、电解铜箔行业的需求预测 



二、电解铜箔行业的供应预测 

三、供求平衡分析 

四、供求平衡预测 

第四节 市场价格走势分析 

第四章 电解铜箔产业链的分析 

第一节 行业集中度 

第二节 主要环节的增值空间 

第三节 行业进入壁垒和驱动因素 

第四节 上下游行业影响及趋势分析 

第五章 区域市场情况深度研究 

第一节 长三角区域市场情况分析 

第二节 珠三角区域市场情况分析 

第三节 环渤海区域市场情况分析 

第四节 电解铜箔行业主要市场大区发展状况及竞争力研究 

一、华北大区市场分析 

二、华中大区市场分析 

三、华南大区市场分析 

四、华东大区市场分析 

五、东北大区市场分析 

六、西南大区市场分析 

七、西北大区市场分析 

第五节 主要省市集中度及竞争力模式分析 

第六章 2013-2018年需求预测分析 

第一节 电解铜箔行业领域2013-2018年需求量预测 

第二节 2013-2018年电解铜箔行业领域需求产品（服务）功能预测 

第三节 2013-2018年电解铜箔行业领域需求产品（服务）市场格局预测 

第七章 电解铜箔市场竞争格局分析 

第一节 行业竞争结构分析 



一、现有企业间竞争 

二、潜在进入者分析 

三、替代品威胁分析 

四、供应商议价能力 

五、客户议价能力 

第二节 行业集中度分析 

一、市场集中度分析 

二、企业集中度分析 

三、区域集中度分析 

第三节 行业国际竞争力比较 

一、生产要素 

二、需求条件 

三、支援与相关产业 

四、企业战略、结构与竞争状态 

五、政府的作用 

第四节 电解铜箔行业主要企业竞争力分析 

一、重点企业资产总计对比分析 

二、重点企业从业人员对比分析 

三、重点企业全年营业收入对比分析 

四、重点企业利润总额对比分析 

五、重点企业综合竞争力对比分析 

第五节 电解铜箔行业竞争格局分析 

一、2011-2012年电解铜箔行业竞争分析 

二、2011-2012年国内外电解铜箔竞争分析 

三、2011-2012年中国电解铜箔市场竞争分析 

四、2011-2012年中国电解铜箔市场集中度分析 

第八章 主要生产企业的排名与产业结构分析 

第一节 行业企业排名分析 

第二节 产业结构分析 

一、市场细分充分程度的分析 

二、各细分市场领先企业排名 



三、各细分市场占总市场的结构比例 

四、领先企业的结构分析（所有制结构） 

第三节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析 

一、产业价值链条的构成 

二、产业链条的竞争优势与劣势分析 

第四节 产业结构发展预测 

一、产业结构调整的方向政府产业指导政策分析（投资政策、外资政策、限制性政策） 

二、产业结构调整中消费者需求的引导因素 

三、中国电解铜箔行业参与国际竞争的战略市场定位 

第九章 前十大领先企业分析 

第一节 企业一 分析 

一、主营业务及经营状况 

二、历年生产规模、销售规模、利润指标 

三、主要市场定位 

四、主要优势与主要劣势 

五、市场拓展战略与手段分析 

第二节 企业二 分析 

一、主营业务及经营状况 

二、历年生产规模、销售规模、利润指标 

三、主要市场定位 

四、主要优势与主要劣势 

五、市场拓展战略与手段分析 

第三节 企业三 分析 

一、主营业务及经营状况 

二、历年生产规模、销售规模、利润指标 

三、主要市场定位 

四、主要优势与主要劣势 

五、市场拓展战略与手段分析 

第四节 企业四 分析 

一、主营业务及经营状况 

二、历年生产规模、销售规模、利润指标 



三、主要市场定位 

四、主要优势与主要劣势 

五、市场拓展战略与手段分析 

第五节 企业五 分析 

一、主营业务及经营状况 

二、历年生产规模、销售规模、利润指标 

三、主要市场定位 

四、主要优势与主要劣势 

五、市场拓展战略与手段分析 

第六节 企业六 分析 

一、主营业务及经营状况 

二、历年生产规模、销售规模、利润指标 

三、主要市场定位 

四、主要优势与主要劣势 

五、市场拓展战略与手段分析 

第七节 企业七 分析 

一、主营业务及经营状况 

二、历年生产规模、销售规模、利润指标 

三、主要市场定位 

四、主要优势与主要劣势 

五、市场拓展战略与手段分析 

第八节 企业八 分析 

一、主营业务及经营状况 

二、历年生产规模、销售规模、利润指标 

三、主要市场定位 

四、主要优势与主要劣势 

五、市场拓展战略与手段分析 

第九节 企业九 分析 

一、主营业务及经营状况 

二、历年生产规模、销售规模、利润指标 

三、主要市场定位 

四、主要优势与主要劣势 



五、市场拓展战略与手段分析 

第十节 企业十 分析 

一、主营业务及经营状况 

二、历年生产规模、销售规模、利润指标 

三、主要市场定位 

四、主要优势与主要劣势 

五、市场拓展战略与手段分析 

第十章 2011-2012年中国电解铜箔行业整体运行指标分析 

第一节 中国电解铜箔行业总体规模分析 

一、企业数量结构分析 

二、行业生产规模分析 

第二节 中国电解铜箔行业产销分析 

一、行业产成品情况总体分析 

二、行业产品销售收入总体分析 

第三节 中国电解铜箔行业财务指标总体分析 

一、行业盈利能力分析 

二、行业偿债能力分析 

三、行业营运能力分析 

四、行业发展能力分析 

第十一章 影响企业生产与经营的关键趋势 

第一节 市场整合成长趋势 

第二节 需求变化趋势及新的商业机遇预测 

第三节 企业区域市场拓展的趋势 

第四节 科研开发趋势及替代技术进展 

第五节 影响企业销售与服务方式的关键趋势 

第六节 中国电解铜箔行业SWOT分析 

第十二章 2013-2018年电解铜箔行业投资价值评估分析 

第一节 产业发展的有利因素与不利因素分析 

第二节 产业发展的空白点分析 



第三节 投资回报率比较高的投资方向 

第四节 新进入者应注意的障碍因素 

第五节 营销分析与营销模式推荐 

一、渠道构成 

二、销售贡献比率 

三、覆盖率 

四、销售渠道效果 

五、价值流程结构 

部分图表目录： 

图表：国内生产总值同比增长速度 

图表：全国粮食产量及其增速 

图表：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%） 
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图表：城镇居民人均可支配收入实际增长速度（%） 
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图表：人口及其自然增长率变化情况 

图表：2012年固定资产投资（不含农户）同比增速（%） 

图表：2012年房地产开发投资同比增速（%） 

图表：2013年下半年中国GDP增长预测 

图表：国内外知名机构对2013年中国GDP增速预测 

    本电解铜箔行业报告，揭示了电解铜箔市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当

的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银

行信贷部门也具有极大的参考价值。
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